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E R N I
Kongress 2009
U h i n g e n

18. – 19.06.2009

REFERENTEN

Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

Christian Goth 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Goth 
Geschäftsführer Forschungsvereinigung Räumliche
Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.

studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der 
Universität Erlangen-Nürnberg, an der er seit 
2007 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist. 
Zeitgleich wurde er Geschäftsführer der For-
schungsvereinigung 3-D MID e.V.

Jürgen Hilse 

Jürgen Hilse 
Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Göppingen 

absolvierte seine Banklehre bei der Kreisspar-
kasse Göppingen und wurde dort 1978 Vor-
standsmitglied. Seit 1994 ist er Vorstandsvor-
sitzender dieser Bank.
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DONNERSTAG, 18. JUNI 2009

www.erni.com

 12.00 Uhr Kleiner Empfang im Foyer des Uditoriums 

 13.30 Uhr Begrüssung und Agenda   
  Herbert Sixl
      
 14.00 Uhr Europa im Wandel der Zeit
  Prof. Dr. h.c. Lothar Späth    
  Ministerpräsident Baden-Württemberg a.D.

 15.00 Uhr Fahrzeugkonzepte der Zukunft  
  Dr. Ingo Kriebitzsch
  Hauptabteilungsleiter der BMW AG

 15.45 Uhr Kaffeepause

 16.15 Uhr Herausforderungen für die Zuverlässigkeit 
  elektrischer Systeme im Automobil
  Dr. Martin Heine
  Kompetenzfeldleiter der MBtech Group  
  
 17.00 Uhr Eckpunkte eines neuen Finanzsystems 
  Jürgen Hilse
  Vorstandsvorsitzender KSK Göppingen

 18.30 Uhr Abendessen im Gerber Bräu in Uhingen

REFERENTENFREITAG, 19. JUNI 2009

 9.00 Uhr Historie ERNI – Ausblick    
    Herbert Sixl

 9.30 Uhr ERNI - das Technologiezentrum    
    Gerald Römpp 

 10.00 Uhr Entstehung eines Hightechsteckverbinders  
    Jürgen Lappöhn

 10.30 Uhr Kaffeepause

 11.00 Uhr Molded Interconnect Devices 
    Die Leiterplatte wird dreidimensional 
    Dipl.–Wirtsch.-Ing. Christian Goth

 12.00 Uhr Mittagessen

 14.00 Uhr Projektforum mit verschiedenen Arbeitsstationen
  1. Crimpen mit Maxi- und MiniBridge  Herr Schüssler, Schleuninger GmbH
   Bewertung Crimpqualität  Herr Popp, ERNI Electronics GmbH
  2. Finepitch Rework – Repair  Herr Ackermann, ZEVAC AG
   Hightech-Schablonen  Herr Pietrzak, Christian Koenen GmbH
  3. Selektive Lötwelle  Herr Öttl, Rehm Group
  4. Einpresstechnik / Reparaturen  Herr Schmitt, ERNI Electronics GmbH
  5. Robotic Backplane Tester „Robat“  Herr Brücker, ERNI Electronics GmbH

 15.00 Uhr Kaffeepause

 15.30 Uhr Projektforum mit verschiedenen Arbeitsstationen
 6. Crimpen mit Maxi- und MiniBridge  Herr Schüssler, Schleuninger GmbH
    Bewertung Crimpqualität   Herr Popp, ERNI Electronics GmbH
 7. Finepitch Rework – Repair  Herr Ackermann, ZEVAC AG
  Hightech-Schablonen  Herr Pietrzak, Christian Koenen GmbH  
 8. Selektive Lötwelle  Herr Öttl, Rehm Group
    9. Einpresstechnik / Reparaturen  Herr Schmitt, ERNI Electronics GmbH
  10. Robotic Backplane Tester „Robat“  Herr Brücker, ERNI Electronics GmbH

 16.30 Uhr Diskussionsrunde / Resumee
  
 17.00 Uhr ENDE

Dr.-Ing. 

Ingo Kriebitzsch 

Dr.-Ing. Ingo Kriebitzsch 
Hauptabteilungsleiter der BMW AG

startete seine Karriere 1997 als Entwicklungs-
ingenieur bei der BMW AG und ist seit 2006 
Hauptabteilungsleiter der BMW AG.

Prof. Dr. h.c. 

Lothar Späth 

Prof. Dr. h.c. Lothar Späth 
Ministerpräsident a.D. 

wurde 1968 Mitglied des Landtags. Von 1978 
bis 1991 war er Ministerpräsident des Landes 
Baden-Württemberg. Im Fernsehen war er bei 
„Späth am Abend“ präsent, heute hat er eine 
Honorarprofessur für Medien und Zeitdiagnostik 
an der Universität Jena inne. Seit 2005 ist er 
Chairman für Deutschland und Österreich bei 
Merrill Lynch.

Dr. Martin Heine 

Dr. Martin Heine 
Kompetenzfeldleiter der MBtech Group 

studierte Elektrotechnik und promovierte im 
Bereich der Mikrosystemtechnik. 1995 begann 
er als Ingenieur bei der Siemens AG und seit 
2006 ist er bei der MBtech Group tätig.
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